G Bs 5 Hinweise zu Materialbeistellungen

ElLEKTRONIK *

Sehr geehrter Geschiftspartner,

um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Auftrage zu gewahrleisten, méchten wir Sie bitten, die folgenden Punkte zu
Materialbeistellungen zu beachten. Es soll dadurch sichergestellt werden, dass die Fertigung geplant ablaufen kann
und die Produkte qualitatsgerecht zum geforderten Termin fiir den Versand bereitstehen.

Anforderungen im Detail

(1) Bitte einen Lieferschein pro Materiallieferung mit folgenden Angaben pro Position beilegen:
Soll-Anzahl, Ist-Anzahl, Bezeichnung und Wert.

(2) Eindeutige Kennzeichnung pro Materialposition durch Wert und/oder Referenz It. Stiickliste.

(3) Die Materiallieferung ist optisch getrennt zu liefern fiir SMD und THT.

(4) Bitte keine losen SMD-Bauelemente beistellen.

(5) Alle Beistellungen miissen ESD-Konform abgepackt sein.

(6) Bei Automatenbestiickung ist der technologische Mehrbedarf und ein Offset fiir den Gurtanfang zu
bericksichtigen:

Technologischer Mehrbedarf (TMB) Anzahl >10.000 2%
(TMB) Anzahl 500- 5.000 5%
(TMB) Anzahl < 100 10%

Offset flir Gurtanfang (pro Ristung) 10 Stiick

(7) Fehlende THT-Bauelemente erfordern ein zusatzliches Abkleben, verursachen damit ebenfalls

Mehraufwendung.

Wir behalten uns vor zusatzlichen Mehraufwand, wie folgt in Rechnung zu stellen:

- Ungekennzeichnete Beistellung 10,00 € /Pos.
- Nicht automatengerechte Beistellung 20,00 € /Pos.
- Fehlender technologischer Mehrbedarf SMD 20,00 € /Pos.
- Fehlende Durchsteck-Bauelemente (THT) 10,00 € /Pos.

- SMD Nachbestiickung wegen fehlender Teile 20,00 € /Pos.



